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ZAPRAW Y KLEJĄCE MAPEI

Kerabond T – klej do gresu

Zastosowanie: tiksotropowa, cementowa zaprawa 

klejąca o wysokiej przyczepności, do montażu gresu 

i płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości:

l na powierzchnie narażone na intensywny ruch 

pieszy

l długi czas zachowania właściwości roboczych

(8 godzin)

l KERABOND T zmieszany z ISOLASTIC (zamiast 

z wodą) staje się wysokoodkształcalną zaprawą kle-

jącą (klasy C2 S2) do montażu płytek ceramicznych 

i gresu (również dużego formatu) na powierzchniach 

poziomych i pionowych

l o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicz-

nych (VOC) potwierdzonej certyfikatem GEV i ozna-

czeniem EC1R

Adesilex P9 Express – klej elastyczny

Zastosowanie: tiksotropowa, cementowa zapra-

wa klejąca o wysokich parametrach, do montażu 

płytek ceramicznych, gresu i kamienia naturalnego 

wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości: 

l na płyty kartonowo-gipsowe

l na ogrzewanie podłogowe

l na stare okładziny ceramiczne

l na hydroizolacje wewnętrzne (np. MAPEGUM WPS 

w łazienkach) i zewnętrzne (np. MAPELASTIC na tara-

sach, balkonach i w basenach)

l o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicz-

nych (VOC) potwierdzonej certyfikatem GEV i ozna-

czeniem EC1R

Keraflex Maxi S1 – klej odkształcalny do dużego 

formatu

Zastosowanie: odkształcalna, tiksotropowa, cemen-

towa zaprawa klejąca o wysokich parametrach 

i przedłużonym czasie schnięcia otwartego, szcze-

gólnie polecana do mocowania płytek ceramicznych, 

gresu i kamienia naturalnego o dużych formatach 

wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości: 

l na podłoża odkształcalne i narażone na duże 

obciążenia

l klejenie bez konieczności wcześniejszego wyrów-

nania podłoża (grubość warstwy od 3 do 15 mm)

l do dużych formatów płytek – również na elewa-

cjach

l na stare okładziny ceramiczne

l na ogrzewanie podłogowe, tarasy, balkony, baseny

l w technologii LowDust (90% pyłu mniej w porów-

naniu z tradycyjnymi zaprawami klejącymi Mapei)
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